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Przy wyrobie kondensatoréw zmien-
nych zwraca si¢ duza uwage na ustawie-
nie i zamocowanie we wlaSciwym poloze-
niu wzgledem siebie plytek obu czeSci
kondensatora, ruchomej i nieruchomej,
poniewaz od dokladnoSci montazu zalezy
dobroé kondensatora.

Stosowany dotychczas sposéb wyrobu
kondensatoré6w polega na wykonywaniu

oddzielnie zespotu pltytek cze§ci nierucho-’

mej, oddzielnie za$§ zespotu czeSci rucho-
mej kondensatora, a nastepnie umocowa-
niu w obudowie kondensatora obu tych
czeSei, kazdej z osobna.

Sposéb ten nastrecza pewne trudnosci
przy wykonywaniu dokladnych kondensa-
toréw, poniewaz tolerancja catkowita kon-

densatora zalezy od sumy tolerancji jego
czesci skladowych.

Sposéb wyrobu kondensatoréw zmien-
nych, ktéry stanowi przedmiot niniejsze-
go wynalazku, polega na tym, ze zespo-
ly plytek obu cze$ci kondensatora, rucho-
mej i nieruchomej, s3 zamocowywane od-
powiednio w jednym wspblnym przyrza-
dzie, w ktérym plytki te sa utrzymywane
we wlaSciwym polozeniu wzgledem siebie,
nastepnie plytki kazdego z zespotéw kon-
densatora sg przymocowywane do siebie
bez usuwania przyrzadu wzglednie tej
czeSei lub tych czeSei przyrzadu, ktére u-
trzymuja plytki we wlaSciwym potozeniu,
po czym dopiero przyrzad ten wzglednie
jego cze§é lub czeSci s usuwane.

*) Wiaéciciel patentu oswiadceyl, e wynalazcq jest ins. Jerzy Qlass.



Taki spos6b wykonywania kondensato-
réw ulatwia ustawianie we wlasciwym po-
lozeniu wzgledem siebie plytek kondensa-
tora bez przekroczenia dopuszczalnych to-
lerancyj.

Sposéb wedlug wynalazku mozna roz-
wingé dalej, a mianowicie przyrzad, w
ktéorym plytki byly ukladane, wzglednie
cze$é lub czeSei przyrzadu, utrzymujace
wzajemne potozenie plytek kondensatora,
mozna usuwaé dopiero po umocowaniu
plytek do osi i do obudowy kondensatora.

Przy takim sposobie wyrobu konden-
satoréw unika sie catkowicie bledéw i nie-
dokladno$ci w ustawieniu cze$ci konden-
satora, jakie moglyby powstaé¢ przy zwy-
kle stosowanym sposobie umocowywania
czeSci kondensatora do obudowy.

Sposéb wedlug wynalazku moze byé
réwniez zastosowany do wyrobu konden-
satoré6w wielokrotnych, np. podwéjnych
lub potréjnych, posiadajacych wspdlng 0§
i wsp6lng obudowe. W tym przypadku na-
lezy szczegélnie dokladnie ustawié plytki
czeSci ruchomych i nieruchomych konden-
satoréw skladowych we wlaSciwym polo-
zeniu wzgledem siebie. Przy zastosowaniu
sposobu wedlug wynalazku przyrzad lub
przyrzady, w ktorych byly ukladane plyt-
ki kondensatoréw skladowych, wzglednie
cze$¢ lub czeSci przyrzadéw, utrzymujace
wzajemne polozenie plytek kondensatoréow
skladowych, sa usuwane dopiero po umo-
cowaniu plytek kondensatoréw sklado-
wych do osi i do obudowy, wspélnych dla
wszystkich kondensatoré6w skladowych.

Przy zastosowaniu sposobu wedlug
wynalazku zespoly plytek czeSei rucho-
mych i nieruchomych kazdego z konden-
satoréw skladowych s3 umieszczane we
wspllnym przyrzadzie, w ktérym plytki
te sa utrzymywane we wlasciwych poloze-
niach wzgledem siebie, po czym plytki
kazdego z zespoléw s3 przymocowywane
do siebie, nastepnie zespoly plytek rucho-
mych i nieruchomych kondensatoréw skla-

dowych sga umieszczane w obudowie i przy-
mocowywane do osi i obudowy, wspdlnych
dla wszystkich kondensatoréw skladowych,
po czym dopiero usuwa sie przyrzad lub
przyrzady, wzglednie ich czeSci, ktére u-
trzymywaly plytki kondensatoréw we wila-
Sciwym polozeniu wzgledem siebie.

Sposéb wedlug wynalazku daje szcze-
g6lnie dobre wyniki przy masowej pro-
dukcji kondensatoréw danego typu, zwla-
szeza za§ kondensatoréw wielokrotnych,
poniewaz sposéb wedlug wynalazku po-
zwala utrzymaé znaczng jednolito§¢ pro-
dukeji, co nastrecza duze trudnoSci przy
zastosowaniu znanych sposobéw wyrobu
kondensatoréw.

Przymocowywanie plytek do siebie o-
raz przymocowywanie ich do osi i obudo-
wy moze byé przeprowadzone dowolnym
odpowiednim sposobem; mozna tu na

_przyklad zastosowaé spawanie lub lutowa-

nie. Szczegoélnie dobre wyniki daje luto-
wanie. Najlepiej przy tym zastosowa¢ na-
stepujacy system lutowania: pomiedzy
czeSci lutowane zaltozyé folie z materialu
wiazgcego, czeSci lutowane docisngé do
siebie, po czym ogrzewaé miejsce lutowa-
ne do temperatury, potrzebnej do zlutowa-
nia.

Sposéb wedlug wynalazku moze by¢é
zastosowany do wyrobu kondensatoréw
zmiennych dowolnego rodzaju; przyrzad,
w ktérym sa umieszczane plytki konden-
satora, moze posiada¢ dowolng budowe,
odpowiednia do danego celu. Przyrzad ten
moze na przyklad zawieraé¢ odpowiednia
liczbe plytek dystansowych.

Plytki obu zespoléw kondensatora u-
klada sie¢ w przyrzadzie w takiej kolejno-
§ci, w jakiej majg sie one znajdowaé w
gotowym kondensatorze, przy czym po-
miedzy plytkami kondensatora uklada sie
plytki dystansowe. Plytki dystansowe oraz
inne czeSci przyrzadu sg tak wykonane, ze
utrzymuja plytki kondensatora we wiasci-
wych odstepach i we wlaSciwych poloze-



niach. Dalszy przebieg wykonania kon-
densatora oméwiono wyzej.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb wyrobu kondensatoréw
zmiennych, znamienny tym, 2ze zespoly
plytek obu czeéci kondensatora, ruchomej
i nieruchomej, sa umieszczane w jednym
wspélnym przyrzadzie, w ktérym plytki
sa utrzymywane we wiasciwym polozeniu
wzgledem siebie, po czym plytki kazdego
z zespoléw kondensatora sa przymocowy-
wane do siebie bez usuwania przyrzadu,
wzglednie tej czesci lub tych czeSci przy-
rzadu, ktére utrzymuja plytki we wlasci-
wym polozeniu.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1 znamienny
tym, ze przyrzad, wzglednie cze§é lub cze-
Sei przyrzadu, utrzymujace ptytki konden-
satora we wlaSciwym polozeniu wzgledem
siebie, zostaja usuniete dopiero po przy-
mocowaniu plytek do osi i do obudowy
kondensatora.

3. Sposéb wedlug zastrz. 1, w zasto-
sowaniu do wyrobu kondensatoréw wie-
lokrotnyech, np. podwéjnych lub potréj-
nych, znamienny tym, ze przyrzad lub
przyrzady, wzglednie czeSci przyrzadéw,
utrzymujgce ptytki kondensatoréw we wia-
Sciwym polozeniu wzgledem siebie, zosta-
ja usuniete dopiero po przymocowaniu
plytek do osi i do obudowy, wspdlnych dla
wszystkich kondensatoréw skladowych.

4. Sposéb wedlug zastrz. 1 — 3 zna-
mienny tym, ze przymocowywanie plytek
do siebie oraz do osi i do obudowy jest
dokonywane przez lutowanie.

5. Sposéb wedlug zastrz. 4, znamien-
ny tym, ze pomiedzy czeSciami lutowanymi
jest umieszczana folia z materialu wigza-
cego, po czym miejsce lutowania jest o-
grzewane do temperatury potrzebnej do
zlutowania.
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